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Przygotowanie podtoza wedtug normy DIN 18365 do bezposredniego klejenia
wyktadzin elastycznych i tekstylnych na podtozach krytycznych

Przygotowanie Przygotowanie Grun.toyvanig Czas. . Kleje_nig tkanin Zbrojenie / _ Grun.toyvanig Czas. _ Czas schniecia
Podtoza Rozcienczanie schniecia zbrojeniowych / mat odsprzeganie Rozcienczanie schniecia
odsprzegajacych
Szlifowad i odkurzy¢ D 3003 lub gdy mozna chodzic
Jastrych cementowy (CT), ptyty betonowe A D 3004 1:2 2 woda
RS 5945
; R i Szlifowad i odkurzy¢ D 3003 lub ok. 1 godziny gdy mozna A 830
Jastrych siarczanowo-wapniowy (CA) RS 5935 lub D 3004 1:2 2 woda chodzié w pofaczeniu z A 830 A 885
RS 5945 lub A 885 7610
7615
i Szlifowac i odkurzy¢ PU 280 ok. 1 godziny D 3045 ok. 1 godziny 7625
Jastrych magnezjowy (MA) RS 5935 ub PU 235 ok. 4-6 godzin 7630
RS 5945 MS 330 ok. 1 godziny 7635
7636
Szlifowac i odkurzy¢ D 3004 1:2 z woda ok. 30-60 minut 7675
Jastrych asfaltowy (AS) o RO oD 3045 cers
RS 5945 7715
. S . A 7515
i Gruntowne czyszczenie D 3004 nierozcieficzonej ok. 30-60 minut
Terazzo, piytki przy uzyciu R 4515, lub D 3045
RS 5935 lub
RS 5945
i Wi Szlifowac i odkurzy¢ D 3003 lub ok. 1 godziny AB30*1 76151
Piyty gipsowo-wicknowe RS 5935 ub D 3004 1:2 2 woda A885*T 7625%
RS 5945 76101 7630*1
i klei ; Swnies ni Szlifowac i odkurzy¢ PU 280 ok. 1 godziny
Stare resztki kleju na podfozu zgodnym z norma, réwniez nie wodoodporne e s ok, 48 godzin
RS 5945 MS 330 ok. 1 godziny
Jastrych cementowy (CT) ze zbyt wysoka wilgotnoscia resztkowa do 6 %CM / ?é'igog‘g’g%gdk“rzyé P80 osenie ok. 1 godziny kazda warstwa A 830
98 % KRL bez ogrzewania podtogowego, do 3 %CM/85% KRL z ogrzewaniem RS 5945 PU 235 ok. 4-6 godzin kazda warstwa é\gfg
podiogowym Podtoze betonowe ze zbyt wysoka wilgotnoscia resztkowa do 7,5 % / dwukrotne nafozenie 7615
98% KRL wag 7625
Jastrych cementowy (CT) ze zbyt wysoka wilgotnoscig resztkowa do 5 %CM / RZS:IS%V;?)chng e Tl 1 oI %ggg
95 % KRL bez ogrzewania podtogowego, do 3 %CM /85 % KRL z ogrzewaniem RS 5945 7675
podtogowym Podtoze betonowe ze zbyt wysoka wilgotnoscia resztkowa do 7 % 7680
0 7715
wag /95 % KRL 7512
5 i iacei Szlifowac i odkurzy¢ PU 280*2 ok. 1 godziny
Jastrych cementowy (™), podiqze betonowe o niewystarczajacej T bl 5352 ok, 40 godzin kazda warstwa
wytrzymatosci powierzchniowej RS 5945 MS 330*2 ok. 1 godziny
Jastrych cementowy (CT) ze zbyt wysoka wilgotnoscig resztkowa do 5 %CM/ %‘@%";g%gdkurzﬂ D 3080 1112 woda min. 30 minut Lo g
95 % KRL bez ogrzewania podtogowego, do 3 %CM /85 % KRL z ogrzewaniem RS 5945 D 30%% bz e, 120 i 7625 7 680
podfogowym rozciericzania 7630 7715
7635 7515
Jastrych cementowy (CT), podtoze betonowe, jastrych siarczanowo-wapniowy (CA), %i;%vgvg%gdkuwé Pu 280 gt 1%0515(% M5 230 M5 292 A (ff:zz Re ;833 h830
Ja_st.rych magnezjowy (MA)_ lub Ja-‘;tf)_’Ch asfaltowy (AS) nosny, ale spekany lub RS 5945 MS 330*3 ok. 1 godziny MS 260 PU 225 RP107*2 RP715%2 7615
niejednorodny (rézne powierzchnie jastrychowe) MS 262 PU 385 RP 109*2 7625
MS 265 PU 215*E RP 115*2 7630
MS 269 PU 216*E 7515
MS 290 PU 220*E
iUz Gruntowne czyszczenie plytek MS 230 MS 292 EM 140 RP 704 A 830
Stare posadzki uzytkowe, dobrze przymocowane érodkiem R 4515, drewno MS 232 PU 210 RP104  RP 709 2610
tylko ptytki, deski, linoleum, parkiet i gtadkie wykfadziny przeszi- MS 260 PU 225 RP107  RP715 7615
fowac na catej powierzchni MS 262 PU 385 RP 109 7625
RS 5935 lub RS 5945 MS 265 PU 215*E RP 115 7630
MS 269 PU 216*E
MS 290 PU 220*E
Stare posadzki uzytkowe, dobrze przymocowane ,Grudnlfpwns Zz5y15§62denie plytek %g?g
H B H H sroakiem , arewno
tylko ptytki, deski, linoleum, parkiet i gladkie wykiadziny przeszli 7615
, adziny przesz D 3060 +
fowac na catej powierzchni 7625
7630
7640

Przy wszystkich pracach nalezy przestrzegac obowiazujacych norm i zalecen z kart informacji technicznych, w tym zalecen producenta wyktadziny.

Uwagi:

*1 Tylko jesli wymagane jest szpachlowanie

*2 W zaleznosci od wytrzymatosci podtoza, w razie watpliwosci nalezy skontaktowad sie z dziatem technicznym

*3 Bezposrednie klejenie tylko przy uzyciu klejow do parkietu na bazie MS

*E Wszystkie wymienione produkty sa o niskiej emisji, z wyjatkiem *E





